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PATENTE DE INVENCIORN

a favor de
TH. GOLDSCHMIDT A. G., de nacionalidad alemana, domici-
liada en ESSEN (Alemania), S®llingstrasse, 120, =- ~ -
por:
"Procedimiento para desestafiar recortes de hojalata

barnizada."

Memoria descriptiva.

Los retales o recortes de hojalata, en el esta~
do actual de la téecnica, se desestafian con preferencia
tratandolos con dlcalis acuosos. Se utiliza para ello
el método electrolitico alcalino, por el que se obtiene

directamente estatio wetdlico, o el método quimico alca~
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lino, en el que se separa el elemento en forma de estan-
nato, del cual se obtienen luego estafio o productos del
mismoe.

Ultimamente, los métodos ée desestafiar éuséitan
considerables dificultades, pues el material de partida
se encuentra cubierto de bamices o lacas, por ejemplo,
de resinas sintéticas de cloruro de polivinilo, de epd-
xido, fendlicas, oleosas o similares,

En tales casos, ya no es posible desestafiar
por completo en condiciones econdmicas y tiempos técni-
camente aceptables.

Se ha: descubierto shora que estas dificultades
Se vencen sometiendb los retales de hojalata barnizada
g un tratamiento térmico antes de desestafiarlos. ZEsta.
preparacidn térmica no debe efectuarse, sin embargo, &
temperaturas demasiado altas, pues ello expondria a que
ademds de las aleaciones ya existentes de estafio y hie-
rro se formaran otras nuevas, lo que haria imposible eli-
minar practicamente todo el estafio, Mediante ensayos se
ha comprobado que retalés de ho jalata barnizados, al cabo
de media hora a 4002C, sdlo se pueden desestafiar hasta
un residuo de 0,31% de estafio en la chapa sometida a este
tratamiento. |

Por eso, conforme al invento, los retales de
hojalafa barnizada se tratan previamente a temperatura;
tales que hagan imposible una nueva formacidn de aleacio-
nes de estafio y hierro. Esto se consigue calentaﬁdo du-
rante un lapso minimo los recortes barnizados a tempera-
turas de 230 hasta 3502C como méximo, mejor a unos 2802C,
De este modo, los barnices se alteran quimicemente hasta
el punto de permitir un desestafiado casi total pgryggdd;ﬁ
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de dlcalis acuosos, en condiciones econdmicas.

Tembién se ha descubierto que la preparacién
térmica de recortes de hojalata barnizeda, mediante ai-
re o0 gases inertes calientes, se presté muy bien para
lograr el objeto perseguido. Una rapida transferencia
ds temperétura abrevia el lapso de tratamiento a 3-30
minutos, con preferencia a 10-15 minutos, de modo que
basta un tratamiento previo tan reducido para descom-
poner por el calor el barniz sintético e impedir que se
formen de nuevo aleaciones de estafio y hierro. Isto
pernite desestafiar practicamente del todo recortes de
hojalata barnizada.

Se ha comprobado ademas que es posible también
desestafiar casi por completo de la manera usual tratan-~
do hojalate barnizada con vapor o agua caliente a 120~
2502, mejot a 160-1802C, antes de quitarle el estafio.

Este procedimiento se basa en que, con vapor
0 agua caliente a 1702C, por ejemplo, ¥y uné.presién gi-
multanea aproximada de 8 atm. efectivas, se transmite
bien el calor y se consigue déstruir 0 esponjar rdpide-
mente el barnizado.

Igualmente se ha visto que este tratamiento
con vapor de z2gua o0 con agua caliente puede mejorarse
agregando productos quimicos. 4si, por adicidén de subs-
tancias de reaccidn alcalina, como lejia de sosa o de
potasa, aminas o amoniaco, o de disolventes de barnices
o lacas, por ejemplo ecetonas de elevado punto de ebulli-
cidén, como la ciclohexanona, los barnices poco atacables
sometidos a lz referida preparacion, reaccionan con ra-

pidez, y se destruyen o esponjan hasta el punto de per=s
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mitir una eliminacion perfecta d

EJEIPTOS,

1¢,- Recortes de hojalata revestida de 1,03%
de estalio, y cubierta por un lado de barniz del tipo de
resina vinilfendlice, y por otro de resina de tipo igno-
rado, se desestafiaron del modo usual, sin tratemiento
previo, empleando lejia de sosa. 21 residuo, después
de desestafiar la chapa asi tratada, ascendia a 0,39% de
Sne.

Una muestra igual, calentada quince minutos

‘con aire a unos 2802C, didé después de desestafiarla un

residuo de 0,046 de 3n.

| 22 ,~ Retales de hojaiata con una capa de 2,4%
de estailo, cubiertos por un lado de barniz del tipo de
resina oleosa, y =in recubrir por el otro, se desesta~
faron del modo habitual. IZ1 regiduo gue quedaba en la
chapa era de 0.16% de Sn.

Uns segunda muestra-de los miemos retales de
hojalata se expuso durante cinco minutos al aire calen~
tado a 2802C, Despuds de desestafiar, la chapa conser—
vaba 0,042% de Sn.

32.~ Recortes de hojalata con 0,75% de Sn, bar-
nizado s por un lado con ung resina epoxidica, cubierga
por otra de cloruro de polivinilo, y por el lado opuesto,
con resina fendlica, se desestaﬁaroﬁ de modo conocido.
El residuo conservado en la chapa era de 0,36% de Sn.

Una segunda muestra de la misma 6hapa, tratada
previamente a unos 2802C con gases inertes durante diez
minutos, retuvo despuds de desestafiar un residuo de 0,049

% de Sn.
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recortes de hojalata barnizada por uno o ambos lados
con resinas sintéticas, por ejemplo, a base de cloruro
de polivinilo, fenol, poliéster o polistirol, stc., ¥,
después de cerrado, se introdujo vapor a 1809C., Cuando,
pasados unos cinco & quince minutos, 2l contenido esta-
ba a una temperatura uniforme de 170-1802C, se moders

la tensidn, y los recortea de hojalata se desestaiiaron
por el procedimiento habitual. La chapa, después de
desestaflar, conservabe ain 0,03% de Sn por témmino medio.

Los mismos recortes, sometidos sin tratamiento
previo con vapor o agua caliente al desestafiado corrien-
te, conservaron una proporcidn mayor de estafio, entre
0,1 v 0,4%.

59 .~ Del mismo modo descrito en el ejemplo 42,
se tratd hojalata muy barnizzda con agua caliente, a
1802C, durante cinco a quince minutos, y se desestaiid
despuds, Ia chapa conservd igualmente un residuo de
0,03% de Sn.

62.,- Se quitd el barniz como sn a2l ejemplo 49,
pero afiadiendo a2l vapor 1% de amoniacCo. Asi, tratado,
el varniz quedd mucho mis sensible qus empleando vapor
solamente, Xl desestafiado fud asimismo perfecto, y la
chapa no retuvo en promedio mas que 0,03% de Sn.

72.~ Se trabajdé como en el ejemplo 62, pero
afiadiendo al vepor, en vez de amoniaco, 1% de ciclohexa-
nona, También asi se disminuyd mucho la resistencia del

eTniz, y al desestafiado, ol resultado fué tembién ex-

celente,
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Se reivindice como objeto de esta patente:

1) Procedimiento para desestafiar recortes de

b

ojzlata barnizada, caracterizado porcue anteg de de~-
segtafiar leg recortes de khojalate barnizada se someten
durante un breve tiempo a un tratamiento térmico.

 2) Procedimiento segin la reivindicacién 1,

caracterizado porque el tratamiento tédrmico se efectla

~entre 230 y 350eC, con preferencia 2 2802C, durante un

lapso de 3-30 minutos, mejor entre 10 y 15 minutos.

3) Procedimiento segiin 1z reivindicacién 1,
caracterizado porque el tratamiento térmico previo se
efectia indirectamente, con preferencia calentando con
aire o gases ilnertes calientes.

4) Procedimienito segin la reivindicacidn 1,
caracterizado porque el tratamiento térmico gue precede
al desestafiado se efectua durante un breve rato con agzua
a presidn o con vapor de agua a 2502C, o preferiblemente
a 160~1802C,

5) Procedimiento gegzin la reivindicacidn 4,
caracterizado porque se afiaden al agua caliente dlecalis
o substancias de reaccidn alcalina, como lojia de sosa
o de potasa, aminas o similares.

6) Procedimiento segzin la reivindicacidn 4,
caracterizado porque se afiade al vapor de agua amoniaco
o un disolvente de barnices.

7) Procedimiento para desestaflar recortes de

ho jalata barnizada.
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Esta memoria consta de siete paginas escritas

Por una sola cara.

BARCELONA, 25 Marzo de 1960.
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